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Piaskarki IBIX® H,O

— Piaskarka IBIX® H20 to urzadzenie strumieniowo-scierne
stuzagce do czyszczenia i przygotowania powierzchni
metalowych, betonowych, drewnianych itp.

— Doskonale sprawdza sie do przygotowania powierzchni przy
naktadaniu powtok antykorozyjnych.

— Piaskarke IBIX® H20 mozna stosowaé¢ w dwéch trybach

pracy: na sucho lub z rozpylanym strumieniem wody pod
niskim cisnieniem, zmieszanym ze Scierniwem. Mieszanie
odbywa sie w dyszy, dzieki czemu zmniejsza sie ilos¢

zuzywanej wody, a takze generowane sg mniejsze odpady

po czyszczeniu.
— W ofercie posiadamy piaskarki: IBIX ® 9 H.0, IBIX ® 25 H0, IBIX ® 40 H.0, IBIX ® 60 H.O.

Zastosowanie:

e Branza motoryzacyjna i spawalnicza:

— Usuwanie lakieru oraz powtok ochronnych

— Oczyszczanie elementow ze stali nierdzewnej, aluminium,
metali kolorowych i mosigdzu do klasy czystosci Sa3

— Czyszczenie spoin spawalniczych

— Korekta nieudanych prac lakierniczych

— Usuwanie wielowarstwowych powtok farby, rdzy, oleju,
osadéw kamienia, zabrudzen i smaru — nawet do 10 warstw

— Eliminowanie korozji oraz ekologiczne ,piaskowanie”
konstrukcji ze stali ocynkowanej i nierdzewnej

— Odttuszczanie i czyszczenie jednostek napedowych

— Nadawanie satynowego wykonczenia powierzchniom

ze stali nierdzewnej

— Polerowanie elementow chromowanych

— Zaréwno punktowe, jak i kompleksowe czyszczenie duzych powierzchni

e Prace renowacyjne:

— Delikatne usuwanie graffiti i zanieczyszczen z elewacji
budynkdéw

— Czyszczenie pomnikéw, nawierzchni z kostki brukowej
oraz schodéw zewnetrznych

— Oczyszczanie metalowych ogrodzen i bram z korozji,
z przygotowaniem ich powierzchni do dalszego
malowania

— Usuwanie osadéw atmosferycznych i porostéw

z ogrodzen wykonanych z kamienia
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— Renowacja i czyszczenie marmurowych parapetéw

— Delikatne czyszczenie powierzchni drewnianych

— Ekologiczne i szybkie czyszczenie delikatnych powierzchni — takich jak szkto, posadzki,
szyby, okna czy witraze — bez ryzyka ich uszkodzenia

e Sektor spozywczy:

— Kompleksowe czyszczenie zapleczy kuchennych
w restauracjach, chtodniach oraz innych obiektach branzy
spozywczej

— Bezpieczne usuwanie lub neutralizacji szkodliwych substancji z
wykorzystaniem sody oczyszczonej — bez koniecznosci
stosowania chemii

— Skuteczne usuwanie ttustych osadéw i zanieczyszczen
z réznorodnych powierzchni

— Czyszczenie  kottdw, instalacji browarniczych i linii
technologicznych z nagromadzonych osaddéw i zanieczyszczen

Zalety piaskarek IBIX:

e Szeroki zakres zastosowan

Urzadzenia IBIX sprawdzajg sie w wielu branzach: od motoryzacji
i przemystu, przez renowacje zabytkdw, az po czyszczenie
w sektorze spozywczym.

e Precyzja i delikatnosc¢ dziatania

Mozliwos¢ regulacji cisnienia oraz dobdér odpowiedniego czysciwa
pozwalajg na skuteczne czyszczenie nawet bardzo delikatnych
powierzchni— bez ich uszkadzania.

e Ekologiczne czyszczenie bez chemii

Piaskarki mogg pracowac w systemie suchym i mokrym, a dzieki
zastosowaniu naturalnych czysciw, takich jak soda oczyszczona,
proces czyszczenia jest bezpieczny dla ludzi i Srodowiska.

e Mobilnos¢ i kompaktowa konstrukcja

Przenosny i zapewniajacy tatwos¢ uzytkowania w kazdej sytuacji.
Niewielka waga i ergonomiczna budowa pozwalajg na tatwe
przenoszenie i prace w trudno dostepnych miejscach — réwniez na

wysokosci czy w terenie.

e Niskie zuzycie materiatu i powietrza

Efektywna technologia IBIX zapewnia mniejsze zuzycie czySciwa i sprezonego powietrza
w poréwnaniu z tradycyjnymi metodami piaskowania, co przektada sie na nizsze koszty
eksploatacji.

e Bezpieczenstwo uzytkowania

Urzadzenia spetniajg europejskie normy bezpieczenstwa, a ich obstuga jest intuicyjna i nie wymaga

specjalistycznego przeszkolenia.
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e Beziskrowa technologia

Mozliwosé

bezpiecznego

uzytkowania w

i czysciwom niegenerujacym iskrzenia.

e Wysoka jakos¢ wykonania i trwatos¢

Solidne materiaty i przemyslana konstrukcja sprawiajg, ze

urzadzenia IBIX sg niezawodne nawet w wymagajgcych

warunkach pracy.

Dane techniczne:

strefach
zagrozonych wybuchem — dzieki systemowi niskiego cisnienia
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Regulowane

do wodoroweglanu sodu, weglanu wapnia, weglanu magnezu, szklanych kulek

.. od 0,2 do 7,5 bar od 0,2 do 7,5 bar od 0,2 do 7,5 bar od 0,2 do 7,5 bar
ci$nienie
Dozowanie
materiatu mikrometryczne dozowanie
Sciernego
zalecany materiat w zaleznosci od wybranej piaskarki o rozmiarach czgsteczek
écierniwo od 38 um do 1800 um oraz réznej gestosci (od naturalnego mineratu almandynu

i materiatow roslinnych)

Zalecane zasilanie

dysza wewnetrzna

cylindryczna

cylindryczna

sprezonym 500 I/min 1500 I/min 5000 I/min 8000 I/min
powietrzem
Standardowa @3 mm @ 5,5 mm @ 10 mm @12 mm

cylindryczna

cylindryczna

Pozostate dysze
mozliwe do
zastosowania

@ wew. 1,5-2-2,5
-3 L.115 - 3,5-4-4,5
mm cylindryczna
i2,5L.115-4-4L 115

@ wew. 1,5-2-2,5-
3-3 L. 115-3,5-4-

4,5-5-5,5 L.115-7

mm cylindryczna

i2,5-2,5L.115-4-4

@ wew.7-10-12
mm cylindryczna
i 5-5,5-5,5L.115-7
L.120-8 L.120 -9

@ wew. 7-8-10-15
mm cylindryczna
i 7-8-9 L. 120 dysza

mm dysza Venturi L. 115-5-6-6 L. 115 | L.120 dysza Venturi Venturi
mm Venturi
Waz do czysciwa 3+3m 5+10 m 5+10 m 5+10 m
P:::;Tr:::c 9| 28 | 401 60 |
Wysokos¢ max. 890 mm 1080 mm 1100 mm 1300 mm
Szeroko$¢ max. 310 mm 320 mm 355 mm 500 mm
Dtugos$¢ max. 350 mm 426 mm 520 mm 570 mm
Waga (pusty) ok. 18 kg ok. 40 kg ok. 48 kg ok. 70 kg

*Piaskarka do pracy wymaga kompresora - mozliwosc zakupu jako dodatkowe wyposazenie.




